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厚积薄发 — 自主可控高性能车规芯片的践行者 
n 武汉二进制半导体是中国信科和东风汽车两大央企牵头，2022年3月28日在武汉注册成立的，专注高可靠、

高性能MCU设计，提供车规级芯片解决方案，团队具备多年、多个项目的先进制程芯片成功设计经历
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十年磨一剑 — 国产芯片的架构突围与战略选择
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芯片开发
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量产内置RISC-V核

的工业交换SOC
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的工业控制MCU

推出业界首款RISC-V架构、

全流程自主可控车规级

MCU芯片 — DF30

n 从2013年MIPS架构起步，历经RISC-V技术选择，启动研发，在工业控制、网络通信领域实现技术、产品

积累后，逐步实现了向高性能车规级MCU芯片领域的跨越

DF30完成
冬季摸底路测

2025
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全链条攻坚：构建车规级RISC-V MCU国产化生态
n 成立至今，二进制半导体积极投身RISC-V生态建设，拓展全国产车规级MCU应用场景。致力于解决RISC-V架

构高性能车规MCU在设计、制造、认证及应用等环节的短板，携手产业生态伙伴，协同攻坚

认证制造

设计 应用

RISC-V
生态构建

挑战：

ARM架构主导，国产车规IP短板

解决方案：

国内首个集成ASIL-D级RISC-V内核；

自研+定制开发，攻克国产工艺IP技术

挑战：

车规工艺（高可靠/安全/稳定）产线短板

解决方案：

联合晶圆厂优化设计适配与工艺参数；

推动国产车规工艺产线成熟

挑战：

国内标准体系待完善，车规认证成本高

解决方案：

参与国家汽车芯片标准制定；

联合权威机构加速全链条认证落地

挑战：

软件生态薄弱，车企应用信心不足

解决方案：

联合车企首发RISC-V AUTOSAR   OS及MCAL；

（首批9家）湖北省车规芯片产业技术创新联合体单位，

构建“应用端+实现端”融合创新的车规产品开发模式
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开源共建：二进制与RISC-V社区的协同进化
n RISC-V开源架构的生态繁荣依托全球社区协同共建，二进制公司深度参与，全方位助力社区共建、生态破局、

协同补短

开源社区共建 软件生态破局 开发环境补短

Ø 积极参与RISC-V架构Linux开源社区，为

Linux Kernel修复Bug，提交补丁

Ø 推动完善RISC-V的AutoSAR国产软件生态，提供

国内首批适用于RISC-V架构MCU芯片（DF30）

的AutoSAR�OS和MCAL

Ø 推动完善编译器工具：与国内RISC-V车规级

编译器厂家合作，在DF30芯片上进行适配和

优化，CPU负载率降低12%
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笃定前行：自主可控车规级MCU产品规划与战略布局
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n 规划DF10、DF20、DF30及DF60�系列车规MCU芯片，力图构建自主可控车规MCU中国芯体系

悬架



参考色
用数字智联世界   用芯改变生活

DF30芯片：全国产车规RISC-V MCU的关键技术突破

功能安全
ISO26262最高等级ASIL-D

高可靠性
AEC-Q100�Grade1(-40~125℃）

处理器
多核锁步

安全加密
支持国密、商密等多种算法

高规格
12MB�eFlash,512K独立SRAM等�

低功耗
多种工作模式，降低场景功耗

基于开源RISC-V多核架构，自研配套SDK
双发射9级变长流水线架构；自研配套SDK，提高开发/调试速度

基于多重安全机制的可信执行环境
实现算法+硬件+软件的多重安全机制：多重加密算法，内嵌独

立锁步核，软件安全隔离及可信根存储

高性能定时管理单元
主流RISC-V调试工具，高精度PWM波形调制，
独立可编程MCS内核、8线程实时独立控制

DF30�特性及规格 DF30芯片关键技术创新与突破

n 完成国内首款开源RISC-V架构全国产化高性能车规MCU芯片研制，实现了多项核心关键技术创新与突破，

大幅推进了车规RISC-V产业及国内车规产线进展

国产车规eFlash工艺的首次应用
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千锤百炼玉汝于成：严苛系统验证与实地测试

DF30芯片控制器电路板
（SMIC 0EF工

发动机控制器

东风与二进制冬季路测团队

基础测试
265项

功能与性能

模块及子系统

电气特性

压力测试
20项

应用测试
10项

高低温启动

满载运行

电压拉偏

耐久测试

EMS应用

通信连接

信号采集

点火控制

n DF30芯片通过了基础测试、压力测试、应用测试等295项测试，功能、性能符合预期

n 完成了实车冬季摸底测试，满足极低温环境下的稳定性、可靠性和安全性要求

n 目前正在积极筹备该芯片的夏季热区测试
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产业化落地及推广：DF30控制器开发与生态赋能
n 同步释放OS、MCAL、SDK等国产自主AutoSAR软件、完善的应用开发环境，以支撑客户芯片应用开发

n DF30芯片可应用于发动机、电机、电池、变速箱等多款控制器，已经联合多家头部车企完成发动机、安全

气囊等核心控制器开发

安全气囊控制器安全气囊控制器
• 传感器数据采集

• 碰撞检测与判

• 触发点火决策

• 点火芯片触发

发动机控制器发动机控制器

• 传感器数据采集

• 曲轴凸轮轴信号识别

• 喷油点火决策

• 驱动芯片触发

变速箱控制器变速箱控制器

电机控制器电机控制器

电池控制器电池控制器

混动箱控制器混动箱控制器

车身域控制器车身域控制器

底盘控制器底盘控制器

ADASADAS控制器控制器

方案设计支持方案设计支持 标准应用开发支持标准应用开发支持

工具链适配与支持工具链适配与支持 特殊应用开发支持特殊应用开发支持

• 功能演示板

• 功能演示软件

• 参考设计电路

• SDK

• MCAL

• AutoSAR�OS

• 功能安全集成

• 集成开发环境

• 编译器�

• 调试器

• 系统安全方案开发

• 定制功能开发
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建议：强化产业协同，加速RISC-V车规芯片生态成熟

IP交付：
技术赋能 + 生态共建

• 提升RISC-V车规级IP稳定性/可靠性/安全性

• 推动接口标准化，增强兼容性

芯片设计：
场景驱动 + 标准赋能

• 联合Tier1/主机厂定义车规芯片需求，精准匹配车用场景

• 深度参与行业标准制定，确保芯片技术与产业应用的协同

Tier1：
系统赋能�+�协同迭代

• 深度融入芯片定义环节和应用开发环节，建立“问题

反馈 - 芯片优化”闭环机制

• 促进芯片开发快速迭代以改善应用感知

主机厂：
国产替代“风口 ”+ 示范应用验证

• 优先采购国产RISC-V车规芯片

• 建设示范项目，验证芯片可靠性，增强

市场信心和认可度
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